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█ 报告简介
全球电子信息行业，智能手机在过去几年的增长驱动着PCB行业的成长，但也已经接近饱和，只会有小幅增长；数据中心设备需求在持续成长；可穿戴设备被认为是未来新的电子行业增长驱动力；PC行业则仍会持续衰退；汽车电子被认为将会持续发展。整体来看，诸如PC和消费电子的疲软影响了2015年PCB行业的市场境况。激烈的市场竞争、迅速下降的成本、货币贬值加剧如日元、欧元等，对PCB市场持续增加影响。

2015年整体全球PCB市场下降，产值为635.24亿美元。其中，载板市场下降8.9%，HDI下降3.3%，普通硬板及多层板下降幅度在4.1-5.2%之间，作为唯一的亮点，FPC成长2.8%，因为其应用范围的扩大。以地区来看，依然没有较大变化，中国增速不大，2015全年我国PCB产值合计171.96亿美元，年成长率为 1.79%。日本韩国等地区份额持续下降。

我国PCB 市场巨大的发展空间吸引了大量国际企业的进入，绝大部分世界知名PCB 生产企业都在我国建立了生产基地，并在积极扩张。目前，我国PCB市场形成了台资、港资、美资、日资、韩资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，但企业规模和水平与外资企业相比仍存在一定差距。本土企业面临着严酷的经营条件，这是因为在生产设备、测试手段、计算机管理和市场竞争理念方面存在着诸多不平衡。

未来，PCB生产整合了最先进的技术，并还将继续应用一些更新的先进技术，诸如液态感光成像、直接电镀、脉冲电镀以及逐渐增加的积层板等。在生产中，还应当考虑减少废气、污水和固体废弃物的排放来获得持续的发展。在将来，有赖于新材料、新设备和新技术的应用，PCB生产将可实现低成本、高效率、污染少和高质量。生产PCB专业设备的行业，则从低水平的仿制转向自动化、高精度、多功能和现代化设备的生产。

本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、工业和信息化部、中国印制电路板行业协会、中国电子材料行业协会、中国环氧树脂行业协会、中国电子企业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个PCB行业的市场走向和发展趋势。 

报告根据PCB行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国PCB行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国PCB行业在“十三五”期间将面临的机遇与挑战，对PCB行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是PCB企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值。
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